Simcenter FLOEFD
pro Solid Edge

Vyuziti rychlé a presné analyzy proudéni tekutin
a prenosu tepla v Solid Edge

Vyhody
* Rychlé a pfesné simulace proudéni
tekutin a pfenosu tepla

* Predbézné simulace beznaruseni
vyvojového procesu

* Vykonné parametrickéstudie a funkce
pro porovnavani konceptl pro snadnéjsi
analyzy co-kdyz

Funkce
* Tvorba tekutinového télesa z nativnich
CAD dat Solid Edge

* Intuitivni uzivatelské rozhrani

* Prlvodce nastavenim aautomatické,
presné, rychlé a snadné sitovani

* Robustni fesi¢ pro velmi sloZité
geometrie

* Vasnd zpétnd vazba

Vizualiza¢ni nastroje

Shrnuti

Simcenter FLOEFD™ pro Solid Edge® nabizi
prvottidni analyticky néstroj pro vypocet
dynamiky tekutin (CFD) pro proudéni
tekutin a pfenos tepla. Nastroj FLOEFD je
plné zabudovén do Solid Edge a disponuje
inteligentnimi technologiemi pro snadnéjsi,
rychlejsi a pfesnéjsi analyzy metodou CFD.
Navic umozriuje konstruktériim predbézné
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simulace metodou CFD a pfesun simulaci do

rané fazi procesu navrhu, diky ¢emuz je mozné

problémy fesit dfive, dosdhnout ¢asovych a
finan¢nich Gspor a zvysit produktivitu az na
40néasobek.

Souvisejici technologie

Rychly a vykonny systém Simcenter FLOEFD
pro Solid Edge vyuZziva vyhody synchronni
technologie a pouZiva nativni geometrii.
UZivatelé nemusi ztracet ¢as s prenosem,
Upravou nebo c¢isténim modelu, pfipadné
s generovanim geometrie pro reprezentaci
tekutiny. Po vytvoreni modelu v Solid Edge
je model pfipraven k analyze. Pro efektivni
validaci ndvrhu mohou uZzivatelé vytvéret
varianty svych konceptl a ty okamzité
analyzovat v Solid Edge.

solidedge.siemens.com


http://solidedge.siemens.com

Simcenter FLOEFD pro Solid Edge

Diky jedine¢né technologii SmartCells™ je
mozné pouzit hrubou sit’ bez ztraty presnosti,
zatimco robustni sitovac snadno pfipravi
libovolné slozZitou geometrii. Vysledkem je
plné automatizované sitovani a mensi nutnost
ru¢nich zésahd.

Simcenter FLOEFD pro Solid Edge také
nabizi v€asné a intuitivni technické vystupy,
napfiklad zpravy v aplikacich Microsoft Excel
a Word.

RozsifitelnostSimcenter FLOEFD
Simcenter FLOEFD je mozné rozsifit pomoci
volitelnych modulli pro pokrocilé analyzy,
napfiklad:

 Pokrocily modul CFD pro specialni vyuziti,
napfiklad hypersonicky tok az do Mach 30,
simulace orbitdlniho vyzafovéani (napfiklad
pro druZice), databazi skute¢nych plynt
NIST a simulace spalovani plynu

Modul HVAC (vétrani a klimatizace) pro
navrhovani obyvanych prostor, napfiklad
budov a vozidel. Jeho soucasti jsou
specialni simula¢ni funkce, napfiklad
parametry pohodli a studie trasovani, model
vyzarfovani a rozsdhla databéze stavebnich
materiald

* Modul chlazenf elektroniky pro podrobné
simulace elektronickych systémda. Jeho
soucasti je rozsahla databaze, obalové
materidly a fyzikéIni analyzy, napfiklad
analyza Jouleova tepla

* Modul elektroluminiscen¢ni diody (LED)
pro vSechny simulace tykajici se osvétlent,
jehoZ soucésti je model vyzafovani Monte
Carlo a model vodniho filmu pro simulace
kondenzace a ndmrazy

Most EDA (Electronic Design Automation)
pro importovani dat ze softwaru EDA,
napfiklad Siemens Digital Industries,
Cadence, Zuken a Altium, a také pro import
materialll a mapovani desek plosnych spojt
(PCB) a definic tepelnych zén a sitovych
sestav (model Delphi)

Modul pro priizkum néavrhu a vice
parametrové optimalizace vyuZzivajici
pokrocilého fesi¢e HEEDS Sherpa

Modul Power Electrification pro
presnéjsi tepelné simulace baterii s
modelem ekvivalentnich obvod( (ECM)
a elektrochemickym tepelnym spojenym
modelem (ECT)

Modul T3STER pro automatickou kalibraci
a navrh kalibrovanych tepelnych modell
polovodict z méfeni Simcenter T3STER,
napfiklad integrované obvody (IC) a
bipolarni tranzistory s izolovanym hradlem
(IGBT)

SOLID EDGE

* Modul BCI-ROM + Package Creator ktery

tvofi BCI-ROM (Boundary Condition
Independent Reduced Order Model) pro
ziskavani dynamickych kompaktnich
tepelnych modelli z 3D model(, ziskavani
tepelnych netlistd pro pfevod 3D modelu
na elektrotepelny model pro simula¢ni
programy s ddrazem na integrované
obvody (SPICE) a nastroj pro tvorbu balikd
pro rychlou tvorbu tepelnych modeld
elektronickych systém

Centralni modul chlazeni elektroniky, ktery
predstavuje kompletni feSeni prochlazeni
elektroniky, se sklada z BCI-ROM + Package
Creator, mostu EDA, moduld pro chlazeni
elektroniky a automatickou kalibraci T3STER
a dalsich moduld



Vys33i pfidana hodnota

Solid Edge je portfolio cenové dostupnych,
snadno nasaditelnych a vykonnych
softwarovych nastroj pro vyvoj vyrobkl nové
generace —pfinasi uzivatelim bohaté funkce
pro strojni a elektro konstrukci, simulace,
vyrobu, tvorbu technické dokumentace,
spravu dat a cloudovou spolupraci.

Minimalini konfigurace systému

Windows 10 Enterprise nebo Professional
verze 1809 nebo novéjsi (pouze 64bitova
verze)

16 GB RAM

65 000 barev

RozliSen{ obrazovky: 1920x1080

8,5 GB volného mista na disku pro instalaci
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